EE AHAQZH 2YMMOPO®DQZIHZ
Ap8.: TA-1592/25/G/02

Epeig, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia

SNAWVOUE LLE ATTOKAELOTLKN [LaG EUBUVN OTL TO TIPOLOV:
AcUppatog e€omALoUOG:

Movtélo: TA-1592
MNepypadn: Kivntod tnAédwvo
‘Ek&oon Aoylopikou mou adopd aclppato e€omAtopo: 00OWW_1_010_C01

Mapexopeva eaptnpata Kot AELToUpYKA pépn: prnatapia, kahwdio USB

HAektpopayvnuikn cupfatétnta (HME) DAIMA

EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)

EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) EN 303 413 V1.2.1 (2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)

EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)

Acddhera EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

SYETKA U TO TeepLBAANOV EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

EN IEC 63000: 2018 EN 301 908-25 V15.1.1 (2024-10)

Eibikd

‘EkBeon og padlocuxvotnte
EN 50360:2017/A1:2023
EN 62209-1:2016
EN 50566:2017/A1:2023
Kowvi 80pa gopTioTh EN 62209-2:2010+A1:2019
EN IEC 62680-1-3:2022 EN 62479:2010

EN 50663:2017

EN IEC 62311:2020

KateuBuvtnpieg Mpappég tng Eupwaikng EmttpoTtrig
yla cuppépewon e Tov Kat' e§ouclo8dTNON KAVOVIoHO
(EE) 2019/320

2014/53/EE:
JUotaon Tou SUMBOUALOU OXETIKA LE TOV TIEPLOPLOMO TNG £KBECNG TOU EUPUTEPOU KOWOU OE NAEKTPOMAYVNTLKA TIESIAL.
To mpoidv mou avadEépetal mapandvw MANPOoL TLG BACIKEG amaltroeLs TG akoAoudng odnylag (odnyLwv):
- 0Obényia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B), 3.2, 3.3g kaL 3.4
- HO&nyla 2011/65/EE kat n emakdAouBdn tpomomnotntiky Odnyia tng (EE) 2015/863 (ROHS - Meploplopodg mikivbuvwy ouctwv)
O Kowornoulnpuévog opyaviopdg (Ovopaoia: ACB, Inc., Tau.: 1588) npayuatonoinoe thv afloAdynon cuppopdwaong ol
udbwva pe to mapaptnua lll tng odnyiag RE kat e€€dwoe to miotomotntikd e€€taong tumou EE (AptO. avad.:
ATCB032638,issuel).

Témnog ékdoong: Mekivo Hp/via ékdoong: 2025-03-06
E§ouciod6tnon npoidvtog HMD Global Oy.

Yrioypadn: m yl/(

‘Ovopa: Eric Su

O¢on: Sr. Product Manager

H texvikn tekpunpiwon mou adopd to mapandvw npoidv tpeitat otnv: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavsio
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